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S’utilise avec des panneaux de reynobond.

4 angles diff érents.

Impression visuel vinyle + plastifi cation contrecollée sur reynobond 
3 mm.

1380 (l) x1700 (h)
Ou sur mesure.

DIMENSIONS DU VISUEL (mm)
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chiave esagonale 4mm 
inbusschlüssel 4mm
key 4mm hex ballpoint L-handle 

6
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Zamac

ix bond feltrino (spessore 1mm) 
per il montaggio di materiale 
delicato o vetro. spessore panello: 
2mm-8mm. 

ix bond buffer (1mm dick) für die 
befestigung von empfi ndlichen 
materialien oder glas. paneelstär-
ke mit buffer: 2mm-8mm.

ix bond buffer (1 mm thick) for the 
mounting of sensitive materials or 
glass. panel thickness with buffer: 
2mm-8mm.

ixbond
IX2B60AR 60° connector, 1pc

IX2B90AR 90° connector, 1pc

IX2B120AR 135° connector, 1pc

IX2B180AR 180° connector, 1pc

IX2BSWAR ixbond sandwich connector, 1pc

SOKEY4 t-handle hex key, 1pc

ATPXB ix bond buffer, box/20pcs
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panel not included
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XLINK
Paravent

Connecteur multi fonction.

Donnez du style à vos cloisons de séparation avec notre connecteur Xlink Paravent, élégant support en aluminium 
anodisé. Avec leurs 4 angles de connexion, ils unissent à l’infi ni vos panneaux imprimés. 
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